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Patent

Vykonovy modul pro polovodicovy jisti¢
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Rez vykonovym modulem pro pIné polovodicovy jisti¢ s
chladi¢em z dielektrického
materialu
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Umisténi ochrannych obvodud na substratu nad polovodi¢ovym
spinatem a nevykonovymi obvody — horni pohled.

V souladu s platnou metodikou Ufadu vlady
CR je uplatiiovan patent ,Vykonovy modul

pro polovodiCovy jistic*.

Patent vznikl v pfimé souvislosti s feSenim
projektu TNO2000054 Narodni centrum

kompetence inzenyrstvi pozemnich

vozidel Josefa Bozka.

Technické FeSeni se tyka vykonového modulu
pro pouziti v pIné polovodicovych jisticich.
Jeho soucasti je vykonovy polovodiCovy
obvod doplnény o nevykonové elektronické
soucastky, které zajiStuji vhodny zpusob

fizeni komponent modulu.

Podstatou vynalezu je konstrukce
vykonového modulu pro polovodicovy jistic.
Modul obsahuje izolaéni material, ve kterém
je usporadan alesponn  obousmérny
polovodiCovy spina¢ a nevykonové obvody.
Nevykonové obvody zahrnuji alespon
ochranné prvky, obvody fidici polovodiCovy
spina¢ a obvody senzord. Modul dale
obsahuje chladi¢ z dielektrického materialu s
tepelnou vodivosti vy$§i nez 20 W/m/K.
Vykonovy elektricky vodivy motiv z médi,
stfibra nebo jejich kombinace je nanesen
pfimo na chladici a je tvofen alespori dvéma
elektricky oddélenymi celky a je s vyhodou
nanesen aditivné. Na vykonovém elektricky
vodivém motivu je ulozen a vykonovym
elektricky  vodivym spojem pfipojen
obousmeérny polovodiCovy spina¢ tvofeny
nezapouzdfenymi  polovodi¢ovymi  Cipy.
Polovodi€ovy spina€ lezi na podélné ose
modulu. Ochranné obvody jsou s vyhodou
umisténé na vlastnim substratu. Alespon
chladi¢, polovodi¢ovy spina¢, pomocné
dielektrické substraty a nevykonové obvody

jsou spoleéné obsazeny v monolitické
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